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	智能視覺檢測�基於製程上缺陷影像，以AI引擎為核心作智能辨識，提升檢測的精準度與降低作業成本
	該廠FCBGA製程中，分別會經過 Core Layer、Build up Layer、Final Finish和Backend步驟
	該廠FCBGA製程中，分別會經過 Core Layer、Build up Layer、Final Finish和Backend步驟
	該廠FCBGA製程中，分別會經過 Core Layer、Build up Layer、Final Finish和Backend步驟
	該廠FCBGA製程中，分別會經過 Core Layer、Build up Layer、Final Finish和Backend步驟
	該廠FCBGA製程中，分別會經過 Core Layer、Build up Layer、Final Finish和Backend步驟
	該廠FCBGA製程中，分別會經過 Core Layer、Build up Layer、Final Finish和Backend步驟
	該廠FCBGA製程中，分別會經過 Core Layer、Build up Layer、Final Finish和Backend步驟
	載板成品在製成最後階段必需經由AVI機台進行外觀檢測，接著AVI機台將defect位置送給VRS機台，由人員搭配實際板子進行複判
	AVI機台主要依靠人為經驗調整閥值，閥值太緊，導致Overkill Rate高，太鬆則造成Escape Rate不佳，需耗費大量人力進行複檢
	AVI機台主要依靠人為經驗調整閥值，閥值太緊，導致Overkill Rate高，太鬆則造成Escape Rate不佳，需耗費大量人力進行複檢
	AVI機台主要依靠人為經驗調整閥值，閥值太緊，導致Overkill Rate高，太鬆則造成Escape Rate不佳，需耗費大量人力進行複檢
	AVI機台主要依靠人為經驗調整閥值，閥值太緊，導致Overkill Rate高，太鬆則造成Escape Rate不佳，需耗費大量人力進行複檢
	AVI機台主要依靠人為經驗調整閥值，閥值太緊，導致Overkill Rate高，太鬆則造成Escape Rate不佳，需耗費大量人力進行複檢
	IBM提供顧客AI Inspector來解決AVI機台與人工檢測的問題，將�AI Inspector介在AVI與VRS流程中間過濾答案，使複檢需求下降
	IBM提供顧客AI Inspector來解決AVI機台與人工檢測的問題，將�AI Inspector介在AVI與VRS流程中間過濾答案，使複檢需求下降
	IBM提供顧客AI Inspector來解決AVI機台與人工檢測的問題，將�AI Inspector介在AVI與VRS流程中間過濾答案，使複檢需求下降
	運用AI Inspector 解決檢測問題，降低不良品漏檢比例，減少客訴與退貨，提升整體良率
	運用AI Inspector 解決檢測問題，降低檢測的Overkill Rate，並且達到檢測速度提升與人力複檢成本降低的效益
	因為影像缺陷檢測的痛點因素為統計模型與機器學習模型無法有效解決，所以將運用深度學習模型的能力來有效提升缺陷檢測的能力
	深度學習與傳統機器視覺的差異為傳統方法設定rules只能在有限維度下進行，在無法考量多維度的情況下，準確率不可能提升
	AI Inspector的產品缺陷檢測能力是建構在豐富的檢測經驗中，並且在面臨新的缺陷檢測應用中，能更快速調整模型並準確預測
	IBM將運用過往成功經驗協助顧客掌握專案中所需的成功關鍵因素，使整體專案成功上線
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